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〒607-8302 京都市山科区西野山欠ノ上町１－４０ TEL 075-501-8755 FAX 075-501-8756 

e-mall web@mech.kyoto.jp     HP http://www.mech.kyoto.jp/ 

PE 基板対応チップ抵抗印刷システム  ＦＬ300W シリーズ 
対象基板 50×60～60×70 縦印刷(標準)、孔無基板専用,PE 基板対応  
位置決め方式 基板：センタリング方式θ微調 ｽｸﾘｰﾝ XY 微調 JOY ｽﾃｨｯｸにより操作

能力 最速タクト 3.5 秒/枚、繰返し精度±5 ﾐｸﾛﾝ以下 
供給部  マガジン 4 本×左右２か所 御支給カセット４本×左右２か所,表拭き  
位置決め搬送 印刷ステージは全品種共通で上下はﾓｰﾀｰ駆動で厚みを管理 
外形寸法 W2600×D1120（ｺﾛｹｰﾀｰ含まず）×H1240 
電源電圧エアー質量 単相 AC110V 60Hz 0.5Mpa 以上 700ｋg 
印刷部 □３２０mm,ｽｸﾘｰﾝ XY ｻｰﾎﾞ駆動,ｽｷｰｼﾞｽﾄﾛｰｸ 250mm,印圧 0～5kg 
排出 最大炉幅 600mm、整列枚数は基板によりﾋﾟｯﾁ枚数を可変(収納機改) 


